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【年通号数】公開・登録公報2014-012
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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/48     (2010.01)
   Ｆ２１Ｖ  19/00     (2006.01)
【ＦＩ】
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   Ｆ２１Ｖ   19/00     １５０　
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成27年5月15日(2015.5.15)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光デバイスであって、
　基板と、
　前記基板上にアレイで配設された複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）であって、前記アレ
イはＬＥＤの複数の異なるパターンを含み、前記ＬＥＤの少なくとも１つのパターンが、
隣接するＬＥＤ同士が水平ラインの上と下の両方に交互に配置されるように、非直線状を
なす、発光ダイオード（ＬＥＤ）と、
　前記ＬＥＤのアレイの周りに吐出された保持材料と、を備えるデバイス。
【請求項２】
　前記複数のＬＥＤは、フラックスアシスト共晶ダイ取付け、金属アシスト非共晶ダイ取
付け、または熱圧着ダイ取付けを使用して前記基板に取付けられる、請求項１に記載のデ
バイス。
【請求項３】
　前記複数のＬＥＤは、６４より多いＬＥＤである、請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記ＬＥＤのアレイは、ＬＥＤの２つ以上のストリングを備え、前記ＬＥＤの２つ以上
のストリングは、直列に電気接続された複数のＬＥＤを備える、請求項１に記載のデバイ
ス。
【請求項５】
　前記ＬＥＤはそれぞれ、約４７０μｍ以下の長さおよび約３５０μｍ以下の幅を有する
、請求項１に記載のデバイス。
【請求項６】
　約１６ボルト（Ｖ）以下で動作可能である、請求項１に記載のデバイス。
【請求項７】
　約１６ボルト（Ｖ）以上の動作のために構成される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項８】
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　約４２ボルト（Ｖ）以上の動作のために構成される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記基板は、少なくとも１つの電気トレースにワイヤボンディングされる少なくとも１
つのＥＳＤチップを備え、前記保持材料は、前記少なくとも１つのＥＳＤチップ上に吐出
される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記基板は、第１および第２の電気トレースを備え、ＬＥＤの各ストリングは、電気コ
ネクタを介して前記第１および第２の電気トレースに電気接続される、請求項４に記載の
デバイス。
【請求項１１】
　前記保持材料は、前記電気コネクタの一部分の上に少なくとも部分的に吐出される、請
求項１０に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記ＬＥＤの２つ以上のストリングは、直列に電気接続された５つ以上のＬＥＤを備え
る、請求項４に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記ＬＥＤの２つ以上のストリングは、直列に電気接続された１４のＬＥＤを備える、
請求項４に記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記複数の異なるパターンは、
　（ｉ）チェッカーボード配置
　（ｉｉ）直線配置
　（ｉｉｉ）格子配置であって、前記ＬＥＤが少なくとも２つの方向に実質的に整列する
、格子配置
のうち少なくとも２つを備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１５】
　発光デバイスであって、
　基板と、
　前記基板上に配設された、直列的に電気接続される発光ダイオード（ＬＥＤ）の１つま
たは複数のストリングと、を備え、ＬＥＤの各ストリングは５つ以上のＬＥＤを有し、第
１のストリングのＬＥＤ同士は第１の距離にて離間され、第２のストリングのＬＥＤ同士
は、第１の距離とは異なる第２の距離にて離間され、
　前記ＬＥＤは、フラックスアシスト共晶ダイ取付け、金属アシスト非共晶ダイ取付け、
または熱圧着ダイ取付けを使用して前記基板に取付けられる、デバイス。
【請求項１６】
　前記ＬＥＤの１つまたは複数のストリングは、ＬＥＤの１つまたは複数のパターンを備
える、請求項１５に記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記１つまたは複数のパターンは、
　（ｉ）チェッカーボード配置
　（ｉｉ）直線配置
　（ｉｉｉ）格子配置であって、前記ＬＥＤが少なくとも２つの方向に実質的に整列する
、格子配置
のうち少なくとも２つを備える、請求項１６に記載のデバイス。
【請求項１８】
　ＬＥＤの５つより多いストリングを備える、請求項１５に記載のデバイス。
【請求項１９】
　ＬＥＤの１０より多いストリングを備える、請求項１５に記載のデバイス。
【請求項２０】
　ＬＥＤの３０のストリングを備える、請求項１５に記載のデバイス。
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【請求項２１】
　ＬＥＤの各ストリングは１４のＬＥＤを備える、請求項１６に記載のデバイス。
【請求項２２】
　ＬＥＤの各ストリングは５つのＬＥＤを備える、請求項１８に記載のデバイス。
【請求項２３】
　６４より多いＬＥＤを備える、請求項１５に記載のデバイス。
【請求項２４】
　約１６ボルト（Ｖ）以上の動作のために構成される、請求項１５に記載のデバイス。
【請求項２５】
　約１６Ｖ以下の動作のために構成される、請求項１５に記載のデバイス。
【請求項２６】
　約４２Ｖ以上の動作のために構成される、請求項１５に記載のデバイス。
【請求項２７】
　発光デバイスを提供する方法であって、
　基板を用意するステップと、
　複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）を前記基板にアレイで取付けるステップであって、前
記アレイはＬＥＤの１つまたは複数のパターンを備え、前記複数のＬＥＤを取付けるステ
ップが、隣接するＬＥＤ同士が水平ラインの上と下の両方に交互に配置されるように、非
直線状のパターンでＬＥＤを取付けることを含む、ステップと、
　前記ＬＥＤのアレイの周りに保持材料を吐出するステップと、を含む方法。
【請求項２８】
　前記複数のＬＥＤを取付けるステップは、前記ＬＥＤを前記基板にダイ取付けするため
にフラックスアシスト共晶、金属アシスト非共晶、または熱圧着を使用するステップを含
む、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記複数のＬＥＤを取付けるステップは、前記ＬＥＤを、前記基板の第１および第２の
伝導性トレースに直列に電気接続するステップを含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　前記複数のＬＥＤをアレイで取付けるステップは、ＬＥＤの１つまたは複数のストリン
グを前記基板に取付けるステップを含み、各ストリングは、直列に接続された５つ以上の
ＬＥＤを備える、請求項２７に記載の方法。
【請求項３１】
　ＬＥＤの１つまたは複数のストリングを取付けるステップは、ＬＥＤの５つより多いス
トリングを前記基板に取付けるステップを含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　ＬＥＤの１つまたは複数のストリングを取付けるステップは、ＬＥＤの１０より多いス
トリングを前記基板に取付けるステップを含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３３】
　ＬＥＤの１つまたは複数のストリングを取付けるステップは、ＬＥＤの３０のストリン
グを前記基板に取付けるステップを含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３４】
　前記複数のＬＥＤをアレイで取付けるステップは、６４より多いＬＥＤを前記基板に取
付けるステップを含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３５】
　複数のＬＥＤを取付けるステップは、以下のパターンであって、
　（ｉ）チェッカーボード配置
　（ｉｉ）直線配置
　（ｉｉｉ）格子配置であって、前記ＬＥＤが少なくとも２つの方向に実質的に整列する
、格子配置
　の少なくとも２つで前記ＬＥＤを取付けることを含む、請求項２７に記載の方法。
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【請求項３６】
　発光デバイスであって、
　基板と、
　前記基板上にアレイで配設された複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）と、
　前記ＬＥＤのアレイの周りにてそのＬＥＤのアレイに近接して少なくとも部分的に配設
された保持材料とを備え、
　前記ＬＥＤのアレイは、ＬＥＤの１つまたは複数のパターンを備え、前記複数のＬＥＤ
の少なくとも一部は、ＬＥＤの別個のストリングを形成するためにワイヤボンドによって
電気接続され、ＬＥＤの各ストリングは、前記保持材料によってカバーされる少なくとも
１つのワイヤボンドを有し、ＬＥＤの少なくとも１つのパターンが、隣接するＬＥＤ同士
が水平ラインの上と下の両方に交互に配置されるように、非直線的である、デバイス。
【請求項３７】
　６４より多いＬＥＤを備える、請求項３６に記載のデバイス。
【請求項３８】
　前記ＬＥＤはそれぞれ、約４７０μｍ以下の長さおよび約３５０μｍ以下の幅を有する
、請求項３６に記載のデバイス。
【請求項３９】
　前記１つまたは複数のパターンは、
　（ｉ）チェッカーボード配置
　（ｉｉ）直線配置
　（ｉｉｉ）格子配置であって、前記ＬＥＤが少なくとも２つの方向に実質的に整列する
、格子配置
　の少なくとも２つを備える、請求項３６に記載のデバイス。
【請求項４０】
　前記基板は、少なくとも１つの電気トレースにワイヤボンディングされる少なくとも１
つのＥＳＤチップを備え、前記保持材料は、前記少なくとも１つのＥＳＤチップ上に吐出
される、請求項３６に記載のデバイス。
【請求項４１】
　前記複数のＬＥＤは、前記ＬＥＤを前記基板にダイ取付けするためにフラックスアシス
ト共晶、金属アシスト非共晶、または熱圧着を使用することを含む、請求項３６に記載の
デバイス。
【請求項４２】
　前記保持材料が丸みを帯びた外壁を有する、請求項１又は３６に記載のデバイス。
【請求項４３】
　ＬＥＤの１つまたは複数のストリングの周りに配設される保持材料をさらに備え、前記
保持材料が丸みを帯びた外壁を有する、請求項１５に記載のデバイス。
【請求項４４】
　前記ＬＥＤが、第１のストリングにおける直列的に接続されたＬＥＤ間のストリング内
の間隔と、第１のストリングおよび直列的に接続された第２のストリングの間におけるス
トリング間の間隔とを備え、ストリング間の間隔が、ストリング内の間隔とは異なってい
る、請求項１、１５、および３６のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項４５】
　前記ＬＥＤの少なくともいくつかが、前記ＬＥＤの別の少なくともいくつかと直角をな
すように、前記ＬＥＤが異なる向きでダイ取付けされる、請求項１、１５、および３６の
いずれか一項に記載のデバイス。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【００２３】
　図３Ａ、３Ｂ、４は、充填材料４０の層がない放出エリア１６を示す。図３Ａおよび図
３Ｂは、ＬＥＤデバイス１０およびＬＥＤの少なくとも１つのパターンまたは配置を備え
る放出エリア１６を示す。ＬＥＤ２５は、伝導性パッド３０上に配列、配設、または実装
されうる。ＬＥＤ２５は、ＬＥＤの１つまたは複数のストリングを備えうるＬＥＤのセッ
トで配列または配設されうる。ＬＥＤの所与のセットは、たとえば、直列にまたは任意の
他の適した構成で電気接続されたＬＥＤの１つまたは複数のストリングでありうる。２つ
以上のＬＥＤのセットが設けられ、ＬＥＤの各セットは、ＬＥＤの１つまたは複数の他の
セットに平行に配列されうる。本明細書でさらに述べるように、ＬＥＤの任意の所与のセ
ットまたはストリング内のＬＥＤは、任意の適したパターンまたは構成で配列され、さら
に、ＬＥＤの所与のセットまたはストリング内のＬＥＤは、１つまたは複数の異なるパタ
ーンまたは構成で配列または配設されうる。たとえば、図３Ａは、３つのパターン、たと
えば第１のパターンＰ１、第２のパターンＰ２、および第３のパターンＰ３で配列された
ＬＥＤの少なくとも３つのセットを示す。パターンＰ１、Ｐ２、およびＰ３のそれぞれは
、放出エリア１６を横切って一貫したパターンデザインを備えうる。パターンＰ１、Ｐ２
、および／またはＰ３の２つ以上が使用されうる。パターンＰ１、Ｐ２、および／または
Ｐ３のそれぞれは、交互、または、任意の適した構成で配列されうる。説明の目的で、３
つのパターンだけが示される。任意の数のパターンまたは配置が企図され、パターンは、
任意の適したデザイン、たとえば、ＬＥＤが少なくとも２つの方向に少なくとも実質的に
整列しうる、チェッカーボードデザインあるいは格子デザインまたは配置を備えうる。図
３Ｂは、複数のパターン、たとえば、図３Ａに示すパターンＰ１、Ｐ２、およびＰ３の１
つまたは複数を組合せた第１のパターンＰ１Ａ、第２のパターンＰ２Ａ、および第３のパ
ターンＰ３Ａで配列されたＬＥＤの少なくとも３つのセットを示す。たとえば、パターン
Ｐ１ＡおよびＰ３Ａは、２つ以上のパターンの組合せを備えうる。一態様では、パターン
Ｐ１Ａは、格子配置またはパターンおよび直線配置またはパターンを備えうる。一態様で
は、パターンＰ３Ａは、チェッカーボードおよび直線のパターンデザインを備えうる。パ
ターンＰ１ＡおよびＰ３Ａのそれぞれは、１４個のＬＥＤ２５、各パターンデザインの７
個のＬＥＤを備えうる。説明の目的で、２つの組合せだけが示される。しかし、ＬＥＤの
各セットが、３つ以上のパターンを有する組合せを備えうることに留意されたい。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２４】
　図３Ａおよび図３Ｂを参照すると、伝導性パッド３０は、電気伝導性および／または熱
伝導性があり、任意の適した電気伝導性材料および／または熱伝導性材料を含みうる。一
態様では、伝導性パッド３０は、伝導性金属を含みうる。図３Ａに示す一態様では、放出
エリア１６は、伝導性表面またはパッド３０上に単一パターンで配列された１つまたは複
数のＬＥＤ２５を備えうる。代替的には、図３Ｂが示すように、伝導性パッド３０上に配
列されたＬＥＤ２５などのＬＥＤの２つ以上のパターンの組合せであるＬＥＤが設けられ
うる。先に述べたように、放出エリア１６は、光放出およびデバイス輝度を最適化するた
めに、異なる配置またはパターンの組合せ、たとえば第１のパターンＰ１、第２のパター
ンＰ２、および／または第３のパターンＰ３の組合せを備えうる。伝導性パッド３０上に
配列されたＬＥＤ２５の各セットまたはストリングは、最外側のＬＥＤ２５Ａであって、
その間に１つまたは複数のＬＥＤが配設される、最外側のＬＥＤ２５Ａを備えうる。ＬＥ
Ｄ２５の各ストリングは、同じパターンまたは異なるパターン、たとえばパターンＰ１、
Ｐ２、および／またはＰ３を備えうる。ＬＥＤ２５のストリングは、同じ色および／また
は異なる色あるいは同じ波長ビンおよび／または異なる波長ビンのダイオードを備え、異
なる色の蛍光体が、同じ色または異なる色であるＬＥＤ２５上に配設された充填材料４０
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（図７）で使用されて、所望の波長の放出光を達成しうる。ＬＥＤ２５の１つまたは複数
のパターンは、放出エリア１６内でＬＥＤのアレイを構成しうる。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２７】
　ＬＥＤは、放出エリア１６内で単一セットまたはストリングであっても、２つ以上のパ
ターンまたは構成でＬＥＤを構成しうる。たとえば、図３Ｂは、放出エリア１６内でのＬ
ＥＤの可能性のある配置の一態様を示し、限定されることなくストリングとしてここで示
される、ＬＥＤ２５の少なくとも２つのセットが存在し、また、いくつかのセットまたは
ストリング用のＬＥＤが、ＬＥＤの別のセットまたはストリングに関して、また、ＬＥＤ
の１つのセットまたはストリング内で、異なるパターンまたは構成で配列される。ＬＥＤ
２５の任意の２つの所与の別個のセットまたはストリングは、ＬＥＤの２つのセットまた
はストリングのそれぞれが、異なるパターン、同一パターン、またはパターンの任意の組
合せで配列されうるようなパターンで、電気接続されうる。換言すれば、任意の所与のセ
ットまたはストリング内のＬＥＤは、そのセットまたはストリング内のＬＥＤに関して異
なるまたは同一のパターンで配設されるだけでなく、ＬＥＤの別のセットまたはストリン
グに関して任意のパターンで配設され、２つのセットまたはストリングは、一態様では、
互いに平行でありうる。たとえば、図３ＢのＬＥＤは、一態様では、光放出およびデバイ
ス輝度を最適化するために、異なる配置またはパターン、たとえば第１のパターンＰ１Ａ
、第２のパターンＰ２Ａ、および／または第３のパターンＰ３Ａの組合せを備えるように
配設されうる。先に述べたように、パターンＰ１ＡおよびパターンＰ３Ａは、２つの異な
るパターン、たとえばチェッカーボード配置、直線配置、および／または格子配置の少な
くとも２つの組合せを示す。しかし、３つ以上のパターンの組合せが企図される。３つの
パターン（すなわち、チェッカーボード、格子、直線）配置だけが開示されたが、任意の
適した配置またはパターンデザインが使用されうる。伝導性パッド３０上に配設されるＬ
ＥＤ２５の各ストリングは、最外側のＬＥＤ２５Ａであって、その間に１つまたは複数の
ＬＥＤが配設される、最外側のＬＥＤ２５Ａを備えうる。ＬＥＤ２５の各セットまたはス
トリングは、同じパターンまたは異なるパターン、たとえばパターンＰ１Ａ、Ｐ２Ａ、お
よび／またはＰ３Ａを備えうる。ＬＥＤ２５のセットまたはストリングは、同じ色および
／または異なる色あるいは同じ波長ビンおよび／または異なる波長ビンのダイオードを備
え、異なる色の蛍光体が、同じ色または異なる色であるＬＥＤ２５上に配設された充填材
料４０（図７）で使用されて、所望の波長の放出光を達成しうる。ＬＥＤ２５の１つまた
は複数のパターンは、放出エリア１６内でＬＥＤのアレイを構成しうる。図３Ｂが示すよ
うに、たとえばパターンＰ３Ｂでは、ＬＥＤ２５のセットは、第１のＬＥＤの主軸（すな
わち長軸）が、少なくとも第２のＬＥＤの主軸と異なる配向で配設される長方形ＬＥＤを
備えうる。すなわち、ＬＥＤ２５の所与のセットは、異なる配向のＬＥＤ２５を備えうる
。他の態様では、たとえば図３Ａに示すように、パターンＰ２およびパターンＰ３は、主
軸が所与のセットについて同じであるが、他のセットの配向と異なる長方形ＬＥＤ２５の
セットを備えうる。
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